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       안전을 위한 주의 사항      

제품을 사용하기 전에… 

제품을 안전하고 효율적으로 사용하기 위하여 본 Hardware Use Manual의 내용을 끝까지 

잘 읽으신 후에 사용해 주십시오. 

 

▶ 안전을 위한 주의 사항은 제품을 안전하고 올바르게 사용하여 사고나 위험을 미리 막기 

위한 것이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다. 

▶ 주의사항은 ‘주의, 경고’ 그리고, ‘알림’ 2가지로 구분되어 있으며, 각각의 기호의 의미는 

다음과 같습니다. 

 

 
이 기호는 주의(경고를 포함)를 촉구하는 내용을 알리는 것입니다. 

이 경고를 무시고 행동을 했을 때는 상해나 보드의 파손, 결함으로 동작에 

이상이 발생 할 수 있는 상황을 말합니다. 

  

 

 

이 기호는(알림) 보드를 사용하는데 있어 참고상황과 정보를 나타냅니다. 

 

▶ Hardware User Manual을 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 

보관해 주십시오. 

 

▶ 카탈로그, 매뉴얼 또는 기술 자료에 기재되어 있는 사양은 예고 없이 변경되는 경우가 

있으므로 양해해 주시기 바랍니다. 
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설치 시 주의 사항 

   경 고 
▶ 입력 제품에 정격 이상의 전압 또는 전류를 연결하거나 입력 회로가 단락 되지 않도록 

하여 주십시오. 

제품의 파손 또는 화재의 위험이 있습니다. 

 

▶ 출력 제품에 정격 이상의 부하를 연결하거나 부하가 단락 되지 않도록 하여 주십시오. 

제품의 파손 또는 화재의 위험이 있습니다. 

 

▶ 입력, 출력 회로의 외부 전원이 제품의 전원보다 먼저 On 되지 않도록 설계하여 

주십시오. 

제품의 파손 또는 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 

 

▶ 반드시 정격/성능 범위에서 사용하여 주십시오. 

제품의 파손 또는 제품의 수명이 짧아지는 원인이 됩니다. 

 

▶ 사용자 임의로 제품이 동작 중에 제품을 장착 또는 분리를 실시하지 마십시오. 

제품의 파손 또는 화재의 위험이 있습니다. 

 

▶ 전원이 인가된 상태에서 단자대를 만지지 마십시오. 

감전 또는 오동작의 원인이 됩니다. 

 

▶ 제품을 정전기로부터 보호하기 위해 신체의 정전기를 방전 후 작업하십시오. 

제품이 일시적으로 오동작하게 하거나 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다. 

 

▶ PC 전원의 FG 단자 접지는 반드시 접지 사용해 주십시오. 

접지가 되지 않은 경우, 오동작의 원인이 될 수 있습니다. 
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배선 시 주의 사항 

   주 의 
▶ 유도성 노이즈를 방지하기 위하여 입력 선이나 출력 선은 고압선, 전력선 등과 함께 

묶거나 가까이 배치하지 마십시오. 

노이즈에 의한 동작 이상의 원인이 됩니다. 

 

▶ 부득이 전원선로와 입출력 신호 선로를 가깝게 하여야 할 경우에는 외부 부하 전원라인

에 라인필터를 사용하여야 하며 입출력 선로는 쉴드와이어를 사용하여 주십시오. 

노이즈에 의한 동작 이상의 원인이 됩니다 

 

▶ 강한 고주파 노이즈가 발생하는 기기(고주파 용접기, 대용량 Stepper, 대용량 SCR 콘트

롤러 근처에서의 사용을 피하여 주십시오. 

노이즈에 의한 동작 이상의 원인이 됩니다 

 

▶ 배선 작업을 시작하기 전에 제품의 전원 및 외부 전원이 꺼져 있는지 반드시 확인하여 

주십시오. 

감전 또는 제품 손상의 원인이 됩니다. 

 

▶ 제품의 정격 전압 및 단자 배열을 확인한 후 배선하여 주십시오. 

화재, 감전 사고 및 오동작의 원인이 됩니다. 

 

▶ 단자(T36-PR 기준)의 배선 결선 시 AWG No. 22 ~ 12(0.3mm² ~ 3.3mm²)를 권장하며, 

나사는 규정 토크(0.50 Nm)로 단단하게 조여 주십시오. 

접촉 불량 및 단자의 나사 조임이 느슨하면 단락, 화재, 또는 오동작의 원인이 됩니다. 

 

폐기 시 주의 사항 

   주 의 
▶ 제품을 폐기할 경우, 산업 폐기물로 처리하여 주십시오. 

유독 물질의 발생, 또는 폭발의 위험이 있습니다. 
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1. 개요 

1.1. 서론 

24Vdc 레벨 디지털 입/출력 일체형 보드로, PCIe-DB64 보드는 입력 32접점, 출력 32접점, 

PCIe-DI64R 보드는 입력 64접점, PCIe-DO64R 보드는 출력 64접점을 제공하는 PCI Express 

버스 방식의 보드입니다. 위 3가지 방식의 보드는 PCIe-Dx64R 보드로 정의하여 설명합니다.  

PCIe-Dx64R 보드의 입/출 접점은 포토커플러의 절연 기능으로 시스템에서 발생하는 노이즈 

및 스파이크로부터 보호됩니다. 입력 접점의 외부 결선은 소스 또는 싱크 방식으로 구성하

며, 출력 접점은 오픈 드레인 방식으로 출력의 모든 접점을 동시에 100㎃ 전류를 싱크 방식

으로 결선하여 산업용 출력형 소자(램프, 릴레이, 액츄에이터 등)를 제어할 수 있습니다. 이

와 같은 기능은 24Vdc 레벨의 산업용 소자를 보다 쉽고 빠른 신뢰성 제어를 할 수 있습니

다. Ezconfig RM 프로그램으로 입/출력 접점을 제어하거나 모니터링하며, 사용자를 위한 다

양한 소프트웨어 개발 환경을 지원하여 사용자가 원하는 제어 프로그램 쉽고 빠르게 제작할 

수 있도록 도와 드립니다. 
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1.2. 적용 

24Vdc 레벨의 디지털 입/출력 신호를 제어하는 공장 자동화 및 공작 기계 제어, 실험, 교

육용 장비 등에 이용할 수 있습니다. 

▶ 디지털 모니터링 

 

▶ 신호 전환 

 

▶ 컴퓨터와 주변 기기 사이의 광학적 절연 

 

▶ 자동 테스트 장비 

 

▶ 장비 인터페이스 

 

▶ 공정(처리) 제어 

 

▶ 센서 감지 장치의 데이터 획득 
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1.3. 특징 

▶ 24Vdc 레벨 디지털 입/출력 일체형 보드 

 

▶ 디지털 입/출력 64접점 포토커플러 절연 기능 

 

▶ PCI Express r1.0a, x1 Lane 버스 인터페이스 

 

▶ 디지털 입력 Low Pass Filter 기능 

 

▶ 디지털 입력 인터럽트 소스 16접점 제공 

 

▶ 디지털 입력 방식 Source / Sink 제공 

 

▶ 디지털 출력 방식 Open Drain 제공 

 

▶ 디지털 출력 Sink 전류 500㎃ 제공(1접점 구동 기준) 

 

▶ 디지털 출력 Sink 전류 100㎃ 제공(모든 접점 동시 구동 기준) 

 

▶ 디지털 출력 접점의 과전류 보호 기능 

 

▶ 디지털 출력 외부 전원 입력 부분에서 역전압, 과전류 보호 기능 
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2. 제품 구성 

2.1. 제품 구성 

PCIe-Dx64R 보드의 구성 요소는 보드 - 케이블 - 단자대로 구성되며, 각 부분은 디지털 

입/출력 신호를 제어하는 PCIe-DB64R, PCIe-DI64R, PCIe-DO64R 3종 보드와 보드에서 단자

대까지 연결하는 케이블 C100T50-xTS, 최종 산업용 I/O 소자와 결선되는 단자대 T50-DI1/2, 

T50-DO1/2 4종으로 구분됩니다. 

 

표 1 PCIe-Dx64R 보드 

제품명 제품 사양 

PCIe-DB64R 디지털 입력 32접점, 출력 32접점 일체형 보드 

PCIe-DI64R 디지털 입력 64접점 일체형 보드 

PCIe-DO64R 디지털 출력 64접점 일체형 보드 

 

표 2 PCIe-Dx64R 보드 액세서리 케이블 

제품명 제품 사양 

C100T50-xTS v1.0 SCSI 100pin to two SCSI 50pin x(User Define)m Cable 

 

표 3 PCIe-Dx64R 보드 액세서리 단자대 

제품명 제품 사양 비고 

T50-DI1 50pin to Screw 50pin Null 입력 터미널 단자대 입력 0 ~ 31ch 

T50-DI2 50pin to Screw 50pin Null 입력 터미널 단자대 입력 32 ~ 61ch 

T50-DO1 50pin to Screw 50pin Null 출력 터미널 단자대 출력 0 ~ 31ch 

T50-DO2 50pin to Screw 50pin Null 출력 터미널 단자대 출력 32 ~ 61ch 
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3. 하드웨어 살펴 보기 

3.1. PCIe-Dx64R 보드의 실물 사진 

PCIe-DB64R 

 

PCIe-DI64R 

 

PCIe-DO64R 

 

표 4 PCIe-Dx64R 실물 사진 
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3.2. PCIe-Dx64R 보드 액세서리 케이블 실물 사진 

C100T50-xTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

표 5 PCIe-Dx64R 보드 악세서리 케이블 

3.3.PCIe-Dx64R 보드 악세서리 단자대 실물 사진 

T50-DI 

 

 

 

 

 

T50-DO 

 

 

 

 

 

표 6 PCIe-Dx64R 보드 악세서리 단자대 
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3.4.PCIe-Dx64R 보드의 사양 

표 4. PCIe-Dx64R 보드의 전기적 및 환경적 사양 

항   목 사     양 

입력 접점 사양 

입력 접점 수 32 (PCIe-DB64R) / 64 (PCIe-DI64R) 

입력 방식 Sink / Source 

절연 방식 포토 커플러 절연 

최대 입력 전압  30 Vdc 

정격 입력 전압 24 Vdc (리플률 ±5% 이내) 

정격 입력 전류 약 4mA 

입력 로직 레벨 전압 

(Source) 

OFF: 12 ~ 30Vdc,   

ON: 0 ~ 1.5Vdc 

입력 로직 레벨 전류 

12 Vdc: Max.±3.32㎃ 

24 Vdc: Max.±4.85㎃ 

30 Vdc: Max.±6.12㎃ 

입력 직렬 저항 4.7㏀ (0.5W) 

응답 시간 
Off → On 20㎲ 

On → Off 300㎲ 

인터럽트 소스 
PCIe-DB64R 16접점 (0 ~ 15 CH) 

PCIe-DI64R 16접점 (0 ~ 7 CH), (16 ~ 24 CH) 

인터럽트 방식 Rising / Falling / Rising & Falling 

절연 내압 AC 500Vrms, 60Hz, 1분간 누설전류 10mA 이하 

절연 저항 DC 500V 기준, 1분간 10MΩ 이상 

표 7 PCIe-DB64R & PCIe-DI64R 보드의 사양 
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출력 접점 사양 

출력 접점 수 32 (PCIe-DB64R) / 64 (PCIe-DO64R) 

출력 방식 Open Drain 

절연 방식 포토 커플러 절연 

최대 출력 전압 30 Vdc 

권장 출력 전압 24 Vdc (리플률 ±5% 이내) 

최대 출력 전류 1 
500㎃ (1접점 동작 기준), (주위 온도, 25℃) 

※ 최대 출력 전류 결선도 참고 (Page 37) 

최대 출력 전류 2 100㎃ (모든 접점 동시 동작 기준), (주위 온도, 25℃) 

응답 시간 
Off → On 30㎲ 

On → Off 180㎲ 

절연 내압 AC 500Vrms, 60Hz, 1분간 누설전류 10mA 이하 

절연 저항 DC 500V 기준, 1분간 10MΩ 이상 

표 8 PCIe-DO64R 보드의 사양 

전원 사양 

PCIe-DB64R: +3.3Vdc (±5%)  Max. 780㎃ 

PCIe-DI64R: +3.3Vdc (±5%)  Max. 750㎃ 

PCIe-DO64R: +3.3Vdc (±5%)  Max. 680㎃ 

인터페이스 버스 사양, 보드 크기, I/O 커넥터 사양 

PCI Express 버스 방식 PCI Express r1.0a, X1 Lane 

보드 크기 167.65 (W) × 111.15 (L) mm 

보드 무게 111g 

I/O 커넥터 사양 100pin SCSI-II Female Connector 

환경 사양 

동작 온도 0 ~ 60℃ 

보관 온도 -20 ~ 70℃ 

상대 습도 5 ~ 90% (결로가 없을 것) 

표 9 PCIe-Dx64R 보드의 환경적 사양 
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표 10 PCIe-Dx64R 보드의 소프트웨어 지원 

항   목  사     양 

시스템 운영체제 Windows XP, Windows 7 32bit/64bit 

개발 소프트웨어 환경 EzSoftware RM 

사용자 개발 소프트웨어 언어 지원 Visual C++, Visual Basic, Delphi, C++ Builder, C# 
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4.  설치 

4.1. 하드웨어 설치 

제품의 구성품을 확인한 후 다음의 순서에 따라 보드를 설치한다. 구성품은 PCIe-Dx64R 보드

와 악세서리 케이블 및 단자대로 구성되어 있습니다. 

① PCIe-Dx64R을 만지기 전에 신체에 축척된 정전기를 방전시킵니다. 

② IPC의 전원 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑습니다. 

③ 삽입할 PCIe 슬롯을 사용하기 위해 빈 슬롯의 패널을 제거합니다. 

④ 선택한 PCIe 슬롯에 보드를 삽입합니다. 브라켓을 IPC본체에 나사를 이용하여 고정 시

겨 줍니다. 

⑤ 육안으로 제대로 설치되었는지 확인한 후 그림1과 같이 PCIe 컨넥터에 삽입되는 모든 

부분이 밀착되어 장착되었는지를 확인하여야 합니다. 

PCIe-Dx64R

PC

PCIe Slot 

 

그림 1. PCI Express 슬롯 장착 및 확인 

⑥ IPC의 전원 플러그를 꽂고 전원스위치를 켜서 시스템을 동작시킵니다. 

⑦ 부팅이 정상적으로 이루어졌는지 확인합니다. 

4.2. 소프트웨어 설치 

제품과 같이 제공된 CD 또는 홈페이지에서 다운로드한 ExSoftware 프로그램을 설치하면 자동

으로 장치 관리자에 등록되며, EzConfig 실행시 보드가 정상적으로 인식되는지 확인할 수 있습

니다. 수동 설치 방법은 EzSoftware 설치 매뉴얼을 참조바랍니다. 최신 소프트웨어는 홈페이지

에서 다운로드 가능합니다.  

(참고: 홈페이지: http://www.ajinextek.com, Support  Download 참조)

http://www.ajinextek.com/
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5.  보드의 구성 

5.1. PCIe-Dx64R 하드웨어 Block Diagram (블록도) 

PCIe-Dx64R 보드 기능 구성은 어드레스 디코드 및 버스 제어신호, 인터럽트 제어신호를 

처리하는 PLD부, 디지털 입/출력 신호를 처리하는 입/출력부로 구성되며 최종 입/출력부는 

포토커플러를 사용하여 절연시켜 외부에서 발생하는 노이즈 및 스파이크로부터 보호합니다. 

PCIe-DB64R 

 

PCIe-DI64R 

 

PCIe-DO64R 

 

그림 2 PCIe-Dx64R 보드 블록도 
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5.2. PCIe-Dx64R 보드의 주요 명칭과 기능 

5.2.1. 주요 명칭 

External Power 

Indicator  LED

Internal Power 

Indicator  LED

Product 

Name

CON1

(I/O Connector)

PCI Express X1 Lane Slot

Photo Coupler

Board Select 

Indicator LED

Interrupt 

Indicator LED

PCI Express

Slot ID Switch

 

그림 3 PCIe-DB64R 보드의 주요 명칭 

Internal Power 

Indicator  LED

Product 

Name

PCI Express X1 Lane Slot

CON1

(I/O Connector)

Photo Coupler

Board Select 

Indicator LED

Interrupt 

Indicator LED

PCI Express

Slot ID Switch

 

그림 4 PCIe-DI64R 보드의 주요 명칭 



5. 보드의 구성  Hardware User Manual Rev.1.0 

 

 
21 

External Power 

Indicator  LED

Internal Power 

Indicator  LED

Product 

Name

PCI Express 1X Lane Slot

CON1

(I/O Connector)

Photo Coupler

Board Select 

Indicator LED

Interrupt 

Indicator LED

PCI Express

Slot ID Switch

 

그림 5 PCIe-DO64R 보드의 주요 명칭 

 

 External Power Indicator LED 

 디지털 출력부분에서 외부 입력 +24Vdc 전원의 상태표시용 LED입니다. 터미널 단자대에서 

+24V, GND 단자에 전원공급기로 전원을 공급하면 LED가 ON되고 전원을 차단하면 OFF 가 

됩니다. PCIe-DB64R 보드와 PCIe-DO64R 보드만 해당됩니다. 

 

표 11 PCIe-Dx64R 보드의 External Power Indicator LED 상태표시 

구분 LED 상태 내용 

+24VEX

 
OFF 외부 입력 +24Vdc 전원 차단 - OFF 

+24VEX

 
ON 외부 입력 +24Vdc 전원 공급 - ON 

 

 Internal Power Indicator LED 

 PCIe-Dx64R 보드를 시스템에 설치하여 전원을 켜서 동작시킬 경우, 보드에 인가되는 전원

의 상태표시용 LED입니다. 시스템에 설치된 상태에서 시스템 전원을 켜면 보드의 +3.3V 

LED가 ON되고 시스템 전원을 끄면 보드의 +3.3V LED가 OFF 가 됩니다. 시스템에 설치시 

반드시 +3.3V LED가 동작되는지 확인 할 수 있습니다. 
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표 12 PCIe-Dx64R 보드의 Power Indicator LED 상태표시 

구분 LED 상태 내용 

+3.3V

 

OFF PC에 장착된 상태에서 PC 전원 – OFF 

+3.3V

 

ON PC에 장착된 상태에서 PC 전원 – ON 

 

 Photo Coupler 

 PCIe-Dx64R 보드는 포토커플러를 사용하여 절연 기능을 제공합니다. 이 기능은 디지털 입/

출력 인터페이스 부분에 적용되며 외부에서 발생하는 노이즈 및 스파이크로부터 내부 회로

를 보호하는 기능을 합니다. 

 

 Board Select Indicator LED 

 PCIe-Dx64R 보드를 시스템에 설치하여 PC를 ON 한 후 EzConfig 에서 보드를 선택 하기 

전까지는 해당 LED는 ON/OFF 하게 되며, EzConfig 에서 보드를 선택하게 되면 해당 보드의 

LED가 ON 상태에서 멈추게 됩니다. 이는 다수의 PCIe-Dx64R 보드를 장착했을 경우 보드의 

정확한 구별을 위한 기능입니다. 

  

표 13 PCIe-Dx64R 보드의 선택 LED 상태 표시 

구분 LED 상태 내용 

EzConfig 보드 선택 이전 상태 ON <=> OFF LED ON/OFF 동작 

EzConfig 보드 선택 ON LED ON 상태를 유지 

 

 Interrupt Indicator LED 

 PCIe-DI64R 보드의 입력 16접점(00 ~ 07CH, 16 ~ 24CH)중 1접점의 인터럽트만 발생하여도 

LED가 ON / OFF 하게 되며, PCIe-DB64R 보드의 입력 16접점(00 ~ 15CH)중 1개의 인터럽트

만 발생하여도 LED가 ON / OFF 하게됩니다. 
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표 14 PCIe-DI64R & PCIe-DB64R 인터럽트 Indicator LED 

구분 LED 상태 내용 

인터럽트 발생 ON => OFF 인터럽트 방식에 따라 구동 

 

 PCI Express Slot ID Switch 

 여러장의 PCIe-Dx64R 보드가 장착되어 있을 경우 원하는 보드의 VBIDS Switch 와 LSB 

Switch 로 EzConfig 에서의 보드가 Scan 되는 순서를 설정 할 수 있습니다. (Switch 설정 후 

EzConfig 를 재실행 해야 정상적으로 동작) 

 

MSB LSB 내용 

ON 0 ~ F LSB Switch 조정 EzConfig Scan 순서 설정 가능 

OFF X 
EzConfig Scan 순서 설정 불가능 

PCI Express Slot 순서에 의한 EzConfig Scan 

 

 PCI Express X1 Lane Slot 

PCIe-Dx64R 보드는 PCI Express r1.0a x1 Lane 방식을 지원합니다. 

 

 CON1(I/O Connector) 

PCIe-Dx64R 보드는 SCSI 100pin CON1 커넥터에 C100T50-xTS 케이블로 단자대에 연결합

니다. 이 커넥터를 통해서 외부신호가 입/출력 됩니다. 
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5.2.2. PCIe-DB64R 보드의 I/O 커넥터 핀 정의 
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P0_IN 07
N.C.

P0_IN 05
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P0_IN 01

P0_COM(±)
P0_COM(±)
P0_IN 00

P0_COM(±)
P0_COM(±)

PCIe-DB64R v1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

 

그림 6 PCIe-DB64R 보드의 I/O 커넥터 핀 정의 
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5.2.3. PCIe-DI64R 보드의 I/O 커넥터 핀 정의 
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P5_IN 42

P5_COM(±)

P5_COM(±)
P5_COM(±)
P5_COM(±)

N.C

P4_IN 37
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P1_IN 15

P1_IN 12
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P1_IN 10
P1_IN 11

P1_IN 08
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P1_COM(±)
P1_COM(±)

P1_COM(±)

P0_IN 06
P0_IN 07
N.C.

P0_IN 05

P0_IN 02
P0_IN 03
P0_IN 04

P0_IN 01

P0_COM(±)
P0_COM(±)
P0_IN 00

P0_COM(±)
P0: COM(±)

PCIe-DI64R v1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

 

그림 7 PCIe-DI64R 보드의 I/O 커넥터 핀 정의 
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5.2.4. PCIe-DO64R 보드의 I/O 커넥터 핀 정의 
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N.C
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P6_OUT 48

P6_GND
P6_GND
P6_GND

P6_+24V

P3_OUT 29
P3_OUT 30
P3_OUT 31
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P1_OUT 13
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P1_GND

P1_+24V

P0_OUT 06
P0_OUT 07
N.C.

P0_OUT 05

P0_OUT 02
P0_OUT 03
P0_OUT 04

P0_OUT 01

P0_GND
P0_GND
P0_OUT 00

P0_GND
P0_+24V

PCIe-DO64R v1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

 

그림 8 PCIe-DO64R 보드의 I/O 커넥터 핀 정의 
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5.2.5. PCIe-Dx64R 보드의 I/O 커넥터 신호 정의 

 

표 15 PCIe-Dx64R 보드의 I/O 커넥터 신호 

Signal Direction Function 

Px_COM(±) - 외부 입력 전원(+24Vdc or GND) 

Px_+24V - 외부 입력 전원 +24Vdc 

Px_GND - 외부 입력 전원 GND 

Px_IN00 ~ IN63 IN 디지털 24Vdc 레벨 외부 신호 입력 

Px_OUT00 ~ OUT63 OUT 디지털 24Vdc 레벨 내부 신호 출력 

 

Px에서 x는 0 ~ 7까지의 그룹명으로 정의 됩니다. Px_COM(±) 신호는 디지털 24V 레벨 외

부 신호 입력시 사용되는 전원 신호로, 입력 방식인 Source / Sink 에 따라서 +24V 또는 

GND 신호를 인가해야 합니다. Source 사용시 Px_COM(±) 는 GND 신호를 인가하고, Sink 

사용시 Px_COM(±) 는 +24V 신호를 인가합니다. 
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5.2.6. 주요 기능 

 디지털 입력 방식 Source / Sink 

 

PCIe-Dx64R 보드에서 디지털 입력 방식으로 Source / Sink를 지원합니다. 사용하고자 하

는 입력 방식에 따라서 COM(±) 접점을 아래와 같이 결선해야 합니다. PCIe-DB64R 보드는 

입력 접점 그룹이 P0 ~ P3으로 8접점씩 4개의 그룹으로 나눠지며, PCIe-DI64R 보드는 입력 

접점 그룹이 P0 ~ P7로 8접점씩 8개의 그룹으로 나눠집니다. 각 그룹별 COM(±) 접점은 독

립적으로 입력 방식 Source 또는 Sink로 설정하여 사용할 수 있습니다. 

 

P0_IN00

P0_COM(-)

Photo Coupler

R4.7㏀
…

+24Vdc

INPUT-S/W

GND

Photo Coupler

INPUT  TYPE

[ Source ]

R4.7㏀
…

+24Vdc

P1_IN08

P1_COM(+)

INPUT-S/W

GND

INPUT  TYPE

[ Sink ]

C100T50-xTS Cable

PCIe-DB64R or PCIe-DI64RT50-DI1 Terminal Block

 

그림 9 PCIe-Dx64R 보드의 디지털 입력 방식 
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 디지털 출력 방식 Open Drain 

 

PCIe-Dx64R 보드에서 디지털 출력 방식으로 오픈 드레인을 지원합니다. PCIe-DB64R 보드

는 출력 접점 그룹이 P4 ~ P7로 8접점씩 4개의 그룹으로 지원하며, PCIe-DO64R 보드는 출

력 접점 그룹이 P0 ~ P7로 8접점씩 8개의 그룹으로 지원합니다. 출력에서 전체 그룹은 공통 

그라운드를 사용합니다. 출력 접점 사용시 외부에서 +24Vdc 전원을 인가해야만 출력 접점

이 동작하며, 각 출력 접점은 1개의 그룹에서 1접점 동작시에는 최대 전류 500㎃까지(최대 

출력 전류 결선도, Page 37 참고) 모든 출력 접점이 동시에 동작시에는 최대 전류 100㎃까

지 지원합니다. 사용자는 최대 전류 사용시 각 그룹별 외부 입력 전원 접점을 모두 정확하

게 결선해야 하며, 최대 전류를 사용하지 않을 경우도 모두 결선을 권장합니다. 

 

T50-DO1 Terminal Block

Photo Coupler

LOAD

…

+24Vdc

R

R

S

D

G

GND

Common Ground

C100T50-xTS Cable

PCIe-DB64R or PCIe-DO64R

OUTPUT  TYPE

[Sink ]

P0_OUT 00

+3.3Vdc

* Load Current: Max.100mA

 

그림 10 PCIe-Dx64R 보드의 디지털 출력 방식 

 

 

 

 

 

 

 
모든 출력 접점이 동시에 동작시에는 최대 전류 100 ㎃ (±10%) 를 넘지 

않도록 주의 하여 주십시오. 

제품의 오동작 및 파손의 우려가 있습니다. 
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 PCIe-DB64R 보드의 입/출력 그룹 정의 

 

PCIe-DB64R 보드에서는 순서대로 P0 ~ P7로 그룹이 나누어 집니다. C100T50-xTS 케이블

의 P0 ~ P3 그룹은 CON1으로 나누어져 단자대 T50-DI1으로 연결되며, P4 ~ P7 그룹은 

CON2으로 나누어져 단자대 T50-DO1으로 연결됩니다. 

 

PCIe-DB64R V1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

P0 그룹

P1 그룹

P4 그룹

P5 그룹

P2 그룹

P3 그룹

P6 그룹

P7 그룹

C100T50-xTS Cable

CON1

CON2

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

60
61
62
63
64
65
66
67
68

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

59

51
52
53
54
55
56
57
58

P7_OUT 28
P7_OUT 29
P7_OUT 32
P7_OUT 31

P7_OUT 27

P7_OUT 24
P7_OUT 25
P7_OUT 26

P7_GND

P7_+24V
P7_GND
P7_GND

N.C

P6_OUT 21
P6_OUT 22
P6_OUT 23

P6_OUT 20

P6_OUT 17
P6_OUT 18
P6_OUT 19

P6_OUT 16

P6_GND
P6_GND
P6_GND

P6_+24V

P3_IN 29
P3_IN 30
P3_IN 31

P3_IN 28

P3_IN 25
P3_IN 26
P3_IN 27

P3_IN 24

P3_COM(±)
P3_COM(±)
P3_COM(±)

P3_COM(±)

P2_IN 22
P2_IN 23
N.C.

P2_IN 21

P2_IN 18
P2_IN 19
P2_IN 20

P2_IN 17

P2_COM(±)
P2_COM(±)
P2_IN 16

P2_COM(±)
P2_COM(±)

P5_OUT 12
P5_OUT 13
P5_OUT 14
P5_OUT 15

P5_OUT 11

P5_OUT 08
P5_OUT 09
P5_OUT 10

P5_GND

P5_+24V
P5_GND
P5_GND

N.C

P4_OUT 05
P4_OUT 06
P4_OUT 07

P4_OUT 04

P4_OUT 01
P4_OUT 02
P4_OUT 03

P4_OUT 00

P4_GND
P4_GND
P4_GND

P4_+24V

P1_IN 13
P1_IN 14
P1_IN 15

P1_IN 12

P1_IN 09
P1_IN 10
P1_IN 11

P1_IN 08

P1_COM(±)
P1_COM(±)
P1_COM(±)

P1_COM(±)

P0_IN 06
P0_IN 07
N.C.

P0_IN 05

P0_IN 02
P0_IN 03
P0_IN 04

P0_IN 01

P0_COM(±)
P0_COM(±)
P0_IN 00

P0_COM(±)
P0_COM(±)

 

그림 11 PCIe-DB64R 보드의 그룹 정의 
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 PCIe-DI64R 보드의 입력 그룹 정의 

 

PCIe-DI64R 보드에서는 순서대로 P0 ~ P7로 그룹이 나누어 집니다. C100T50-xTS 케이블

의 P0 ~ P3 그룹은 CON1으로 나누어져 단자대 T50-DI1으로 연결되며, P4 ~ P7 그룹은 

CON2으로 나누어져 단자대 T50-DI2로 연결됩니다. 

 

P2 그룹

P3 그룹

P6 그룹

P7 그룹

P0 그룹

P1 그룹

P4 그룹

P5 그룹

C100T50-xTS Cable

CON1

CON2

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

60
61
62
63
64
65
66
67
68

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

59

51
52
53
54
55
56
57
58

P7_IN 60
P7_IN 61
P7_IN 62
P7_IN 63

P7_IN 59

P7_IN 56
P7_IN 57
P7_IN 58

P7_COM(±)

P7_COM(±)
P7_COM(±)
P7_COM(±)

N.C

P6_IN 53
P6_IN 54
P6_IN 55

P6_IN 52

P6_IN 49
P6_IN 50
P6_IN 51

P6_IN 48

P6_COM(±)
P6_COM(±)
P6_COM(±)

P6_COM(±)

P3_IN 29
P3_IN 30
P3_IN 31

P3_IN 28

P3_IN 25
P3_IN 26
P3_IN 27

P3_IN 24

P3_COM(±)
P3_COM(±)
P3_COM(±)

P3_COM(±)

P2_IN 22
P2_IN 23
N.C.

P2_IN 21

P2_IN 18
P2_IN 19
P2_IN 20

P2_IN 17

P2_COM(±)
P2_COM(±)
P2_IN 16

P2_COM(±)
P2_COM(±)

P5_IN 44
P5_IN 45
P5_IN 46
P5_IN 47

P5_IN 43

P5_IN 40
P5_IN 41
P5_IN 42

P5_COM(±)

P5_COM(±)
P5_COM(±)
P5_COM(±)

N.C

P4_IN 37
P4_IN 38
P4_IN 39

P4_IN 36

P4_IN 33
P4_IN 34
P4_IN 35

P4_IN 32

P4_COM(±)
P4_COM(±)
P4_COM(±)

P4_COM(±)

P1_IN 13
P1_IN 14
P1_IN 15

P1_IN 12

P1_IN 09
P1_IN 10
P1_IN 11

P1_IN 08

P1_COM(±)
P1_COM(±)
P1_COM(±)

P1_COM(±)

P0_IN 06
P0_IN 07
N.C.

P0_IN 05

P0_IN 02
P0_IN 03
P0_IN 04

P0_IN 01

P0_COM(±)
P0_COM(±)
P0_IN 00

P0_COM(±)
P0: COM(±)

PCIe-DI64R V1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

 

그림 12 PCIe-DI64R 보드의 그룹 정의 

  



Hardware User Manual Rev.1.0  5. 보드의 구성 

 

 32 

 PCIe-DO64R 보드의 출력 그룹 정의 

 

PCIe-DO64R 보드에서는 순서대로 P0 ~ P7로 그룹이 나누어 집니다. C100T50-xTS 케이블

의 P0 ~ P3 그룹은 CON1으로 나누어져 단자대 T50-DO1으로 연결되며, P4 ~ P7 그룹은 

CON2으로 나누어져 단자대 T50-DO2로 연결됩니다. 

 

PCIe-DO64R V1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

P2 그룹

P3 그룹

P6 그룹

P7 그룹

P0 그룹

P1 그룹

P4 그룹

P5 그룹

C100T50-xTS Cable

CON1

CON2

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

60
61
62
63
64
65
66
67
68

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

59

51
52
53
54
55
56
57
58

P7_OUT 60
P7_OUT 61
P7_OUT 62
P7_OUT 63

P7_OUT 59

P7_OUT 56
P7_OUT 57
P7_OUT 58

P7_GND

P7_+24V
P7_GND
P7_GND

N.C

P6_OUT 53
P6_OUT 54
P6_OUT 55

P6_OUT 52

P6_OUT 49
P6_OUT 50
P6_OUT 51

P6_OUT 48

P6_GND
P6_GND
P6_GND

P6_+24V

P3_OUT 29
P3_OUT 30
P3_OUT 31

P3_OUT 28

P3_OUT 25
P3_OUT 26
P3_OUT 27

P3_OUT 24

P3_GND
P3_GND
P3_GND

P3_+24V

P2_OUT 22
P2_OUT 23
N.C.

P2_OUT 21

P2_OUT 18
P2_OUT 19
P2_OUT 20

P2_OUT 17

P2_GND
P2_GND
P2_OUT 16

P2_GND
P2_+24V

P5_OUT 44
P5_OUT 45
P5_OUT 46
P5_OUT 47

P5_OUT 43

P5_OUT 40
P5_OUT 41
P5_OUT 42

P5_GND

P5_+24V
P5_GND
P5_GND

N.C

P4_OUT 37
P4_OUT 38
P4_OUT 39

P4_OUT 36

P4_OUT 33
P4_OUT 34
P4_OUT 35

P4_OUT 32

P4_GND
P4_GND
P4_GND

P4_+24V

P1_OUT 13
P1_OUT 14
P1_OUT 15

P1_OUT 12

P1_OUT 09
P1_OUT 10
P1_OUT 11

P1_OUT 08

P1_GND
P1_GND
P1_GND

P1_+24V

P0_OUT 06
P0_OUT 07
N.C.

P0_OUT 05

P0_OUT 02
P0_OUT 03
P0_OUT 04

P0_OUT 01

P0_GND
P0_GND
P0_OUT 00

P0_GND
P0_+24V

 

그림 13 PCIe-DO64R 보드의 그룹 정의 
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6. 보드 결선 

6.1. 제품 결선 정보 

PCIe-Dx64R 보드 제품의 결선은 보드 – 케이블 – 단자대로 구성되며, 다음은 PCIe-DB64R 

보드의 제품 결선 사진입니다. 

 

그림 14 PCIe-DB64R 보드의 제품 결선 사진 

표 16 PCIe-Dx64R 보드의 결선 정보 

제어보드 케이블 단자대 비고 

PCIe-DB64R C100T50-xTS 
T50-DI1 (CON1) 디지털 입력 32 접점(0 ~ 31CH) 

T50-DO1 (CON2) 디지털 출력 32 접점(0 ~ 31CH) 

PCIe-DI64R C100T50-xTS 
T50-DI1 (CON1) 디지털 입력 32 접점(0 ~ 31CH) 

T50-DI2 (CON2) 디지털 입력 32 접점(32 ~ 61CH) 

PCIe-DO64R C100T50-xTS 
T50-DO1 (CON1) 디지털 입력 32 접점(0 ~ 31CH) 

T50-DO1 (CON2) 디지털 입력 32 접점(32 ~ 61CH) 
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6.2. 단자대 결선도 

다음은 PCIe-Dx64R 보드와 연결되는 단자대의 결선도입니다. 최종적으로 산업용 I/O 소자

와 결선되는 단자대는 사용자가 직접 제작하여 사용하여도 되며, 본 결선도는 당사에서 제

공하는 단자대를 기준으로 설명하였습니다. PCIe-Dx64R 보드의 I/O 커넥터의 신호는 아래와 

같이 단자대와 1:1로 이루어져 결선되어 있습니다. 

 

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

60
61
62
63
64
65
66
67
68

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

59

51
52
53
54
55
56
57
58

PCIe-Dx64R V1.0 I/O Connector

SCSI 100pin

P0 그룹

P1 그룹

P4 그룹

P5 그룹

P2 그룹

P3 그룹

P6 그룹

P7 그룹

C100T50-xTS Cable

CON1 1 : 1 결선

CON2 1 : 1 결선
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그림 15 PCIe-Dx64R 보드의 I/O 커넥터에서 단자대 간 결선도 
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6.2.1. 산업용 입력 소자 결선도 

 다음은 산업용 입력 소자에 대한 결선도 예제입니다. Px_COM(±) 단자는 각 그룹별 4개씩 

있는데 반드시 동일한 신호로 모두 결선해야 합니다. 아래의 그림에서 P1 그룹은 Sink 방식

의 입력 소자이고, P2 그룹은 Source 방식의 입력 소자입니다. 입력쪽 결선은 사용하고자 하

는 입력 소자에 따라 2선식, 3선식 등 다양하게 있으므로 사용자 매뉴얼을 정확하게 습득한 

이후 결선하도록 주의 하세요. 

리미트 스위치
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P1_IN 07

P1_COM(±)

+24Vdc 전원 공급기

근접 센서2

Sensor  TYPE: [ Source ]

Sensor  TYPE: [ Sink ]

 

그림 16 산업용 입력 소자 결선도 

 

 
Px_COM(±) 신호는 입력 따입에 따라 정확하게 결선하여야 하며, 

Px_COM(±) 접점은 반드시 모두 결선하여야 합니다. 

제품 또는 외부 소자가 파손될 우려가 있습니다. 

 



Hardware User Manual Rev.1.0  6. 보드 결선 

 

 36 

6.2.2. 산업용 출력 소자 결선도 

다음은 산업용 출력 소자에 대한 결선도 예제입니다. Px_+24V 단자는 각 그룹별 1개와 

Px_GND 단자는 각 그룹별 3개씩 있는데 반드시 모두 결선하여야 합니다. 출력 소자는 오픈 

컬렉터 방식이나 오픈 드레인 방식으로 동작됩니다. 
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Rating: 24Vdc 100mA

Rating: 24Vdc 500mA

고전류 릴레이

그림 17 산업용 출력 소자 결선도 

 

 
각 P0 ~ P7 그룹에서 Px_+24V, Px_GND 접점은 반드시 모두 결선하여야 

하며, 고 전류 타입의 출력 소자 사용시에는 결선 케이블의 사양을 확인하여 

올바르게 배선하여야 합니다. 
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6.2.3. OUTPUT 최대 전류 결선도 

PCIe-Dx64R 보드에서 디지털 출력에 해당하는 보드는 PCIe-DB64R 32 접점, PCIe-DO64R 

64 접점 이며, 최대 출력 전류에 대한 상세 회로도를 그림 18 에 나타내었습니다. 그림 18 과 

같이 각 그룹 당 1 접점만 결선하여 사용할 경우의 최대 출력 전류는 500 ㎃(10%)이며, 각 

그룹별 출력 전류의 합이 500mA(10%) 를 넘지 않도록 하여야 합니다. 각 그룹별 외부 전원 

단자를 모두 결선하였을 경우입니다. 그리고, 주위 온도 25℃ 일때이며, 주위 온도가 25℃ 

이상일 경우 최대 출력 전류는 500 ㎃보다 낮아질 수 있습니다. 

C100T50-xTS Cable

CON1

S
C

S
I 
5

0
p

in
 -

 E
N

C
1

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1

0
1

1
1

2
1

3
1

4
1

5
1

6
1

7
1

8
1

9
2

0
2

1
2

2
2

3
2

4
2

5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

P
2

 
그
룹

P
3

 
그
룹

T50-DO1

P0_GND

P
0

 그
룹

P0_GND

P0_GND

P0_OUT 00

P0_OUT 01

P0_OUT 02

P0_OUT 03

P0_OUT 04

P0_OUT 05

P0_OUT 06

P0_OUT 07

N.C.

P
1

 그
룹

P0_+24V

P1_GND

P1_GND

P1_GND

P1_OUT 00

P1_OUT 01

P1_OUT 02

P1_OUT 03

P1_OUT 04

P1_OUT 05

P1_OUT 06

P1_OUT 07

P1_+24V

+24Vdc 전원 공급기
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Rating: 24Vdc 500mA
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그림 18 최대 출력 전류 회로 

 

 
1 개의 그룹에서 1 접점만 동작시에 출력 최대 전류 500 ㎃ (±10%)를 넘지 

않도록 주의 하여 주십시오. 또한 각 그룹별 출력 전류의 합이 500mA(10%) 

를 넘지 않도록 하여야 합니다. 

위 최대 전류를 초과할 경우 제품의 오동작 및 파손의 우려가 있습니다. 
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아래 표 17, 18은 PCIe-DB64R의 OUTPUT 32접점 4개의 그룹과 PCIe-DO64R의 OUTPUT 

64접점 8개의 그룹에 대한 그룹별로 OUTPUT 최대 전류 결선에 대한 정상적인 결선과 잘못

된 결선을 예로 나타내었습니다. 

 

표 17 OUTPUT 최대 전류의 정상적인 결선 예시 

P0그룹 P0그룹 출력 전류 설 명 

P0_OUT00 10mA P0 그룹의 출력 전류 총 합이 

480mA이므로, 1 그룹당 최대 전류가 

500mA를 넘지 않으므로 정상적인 

결선의 예 

P0_OUT01 20mA 

P0_OUT02 30mA 

P0_OUT03 40mA 

P0_OUT04 50mA 

P0_OUT05 60mA 

P0_OUT06 70mA 

P0_OUT07 200mA 

※ 나머지 P1 ~ P7 그룹도 동일함. 

 

표 18 OUTPUT 최대 전류의 잘못된 결선 예시 

P0그룹 P0그룹 출력 전류 설 명 

P0_OUT00 100mA P0 그룹의 출력 전류 총 합이 

600mA이므로, 1 그룹당 최대 전류가 

500mA를 초과하므로 잘못된 

결선의 예 

P0_OUT01 500mA 

P0_OUT02 0mA 

P0_OUT03 0mA 

P0_OUT04 0mA 

P0_OUT05 0mA 

P0_OUT06 0mA 

P0_OUT07 0mA 

※ 나머지 P1 ~ P7 그룹도 동일함. 
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6.3. TERMINAL BLOCK 

PCIe-Dx64R 보드에 산업용 I/O 소자를 연결할 때 T50-DI1/2와 T50-DO1/2 단자대를 사용

합니다. 단자대는 사용되는 보드에 따라서 구성이 달라지므로 반드시 확인하고 사용하여야 

합니다. 단자대의 구성은 보드와 연결되는 SCSI 50pin 커넥터와 산업용 I/O 소자를 결선하

는 Pitch-2.54mm, 2열, 50pin 고정나사식 단자가 1:1로 결선되어 있습니다. 단자대 설치는 산

업 표준 35mm DIN-Rail에 취부합니다. 단자대에 핀 배열은 보드에 따라 다르며, 고정나사식 

단자에 부착되어 있는 스티커를 참고하여 정확하게 결선하도록 합니다. 

 

표 19 단자대 사양 

제품명 T50-DI1 T50-DI2 T50-DO1 T50-DO2 

사이즈 149(W) x 52(D) x 43(H) mm 

결선 접점 Input 0~31ch Input 32~63ch Output 0~31ch Output 32~63ch 

결선 방식 볼트 채결 

PCI-DB64R 

결선 위치 

CON1 결선 - - - 

- - CON2 결선 - 

PCI-DI64R 

결선 위치 

CON1 결선 - - - 

- CON2 결선 - - 

PCI-DO64R 

결선 위치 

- - CON1 결선 - 

- - - CON2 결선 

설치 환경 표준 DIN-Rail 

동작 온도 0 ~ 60 ℃ 

보관 온도 -20 ~ 70 ℃ 

상대 습도 10 ~ 90 % (40℃, 비응결 시) 

 

 



Hardware User Manual Rev.1.0  6. 보드 결선 

 

 40 

 

T50-DI1 

 

T50-DI2 

 

T50-DO1 

 

T50-DO2 

 

표 20 단자대 사진 
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6.4. CABLE 

PCIe-Dx64R 보드와 단자대 연결은 C100T50-xTS 케이블을 사용합니다. C100T50-xTS 케이

블은 SCSI 100pin에서 2개의 SCSI 50pin 케이블로 나누어지는 형태의 쉴드 처리된 트위스트 

페어 케이블이며, C100T50-xTS 의 x 는 길이를 나타내며 1m, 2m 등 길이는 사용자 주문으

로 제작이 가능합니다. 이 케이블은 UL20276 만족하는 난연성과 유연성, 전기적특성, 정전

용량 특성이 우수한 케이블입니다. 

 

표 21 케이블 사양 

제품명 사양 

C100T50-xTS SCSI 100pin to two SCSI 50pin x(User Define)m Cable 

 

 

표 22 케이블 사진 
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6.5. EzConfig DIO Agent 실행 

EzSoftware RM 프로그램을 설치하면 해당 폴더에는 매뉴얼과 시스템에 장착된 AXT 제품

의 관리 기능인 EzConfig와 각 기능 모듈별 테스트 프로그램인 Agent, 사용자 프로그램에서 

사용하게될 라이브러리등으로 구성 되어 있습니다. 소프트웨어가 정상적으로 설치가 되었음

을 확인 후 EzConfig 매뉴얼과 DIO Agent 매뉴얼을 참조하여 EzConfig를 구동합니다. 아래 

그림20 은 EzConfig 실행한 후 PCIe-Dx64R 보드를 검색한 화면입니다. 

 

Board Name

Sub Name Board Picture

 

그림 19 EzConfig 보드 검색 화면 
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그림 20 DIO Agent 실행 화면 

위 그림 21은 PCIe-Dx64R 보드의 EzConfig 에서 검색된 제품을 더블 클릭하여 실행되는 

DIO Agent 프로그램을 실행 화면입니다. 

PCIe-Dx64R 보드는 기존의 베이스 보드 / 모듈 방식 구조와 동일하기 때문에 EzConfig 

프로그램에서 PCIe-DB64R 보드명 밑에 SUB 단위로 SIO-DI32와 SIO-DO32T 모듈이 있습니

다. 
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6.6. DIO Agent 인터럽트 실행 

DIO Agent 매뉴에서 Open Interrupt Dlg 를 선택 하면, 현재 장착된 보드의 인터럽트 설

정 창이 나타납니다. 해당 보드내의 Module 넘버 인터럽트를 선택하고, Enable 한 다음 인

터럽트 방식을 선택(Rising / Falling / Rising & Falling)합니다. 

아래 그림22와 같이 PCIe-DB64R은 Module 00 의 인터럽트 (00 ~ 15CH)가 활성화 되고, 

PCIe-DI64R은 Module 00 의 인터럽트 (00 ~ 07CH), Module 01 의 인터럽트 (00 ~ 07CH)가 

활성화 됩니다. 

그림 21 DIO Agent Interrupt 설정 창 
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PCIe-DI64R 
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7. 제품 주문정보 

PCIe – D x 64 R

PCI [Peripheral Component Interconnect]

Express

Digital

I : Input , O : Output , B : Bidirectional 

64 Channel

Reserved

 

표 23 PCIe-Dx64R 보드 주문정보 

제품명 제품 사양 

PCIe-DB64R v1.0 디지털 입력 32접점, 출력 32접점 일체형 PCI Express 보드 

PCIe-DI64R v1.0 디지털 입력 64접점 일체형 일체형 PCI Express 보드 

PCIe-DO64R v1.0 디지털 출력 64접점 일체형 일체형 PCI Express 보드 

 

표 24 PCIe-Dx64R 보드 액세서리 케이블 주문정보 

제품명 제품 사양 

C100T50-xTS v1.0 SCSI 100pin to two SCSI 50pin x(User Define)m Cable 

 

표 25 PCIe-Dx64R 보드 액세서리 단자대 주문정보 

제품명 제품 사양 

T50-DI1 v1.0 입력 0 ~ 31ch, 50pin to Screw 50pin Null 터미널 단자대 

T50-DI2 v1.0 입력 32 ~ 62ch, 50pin to Screw 50pin Null 터미널 단자대 

T50-DO1 v1.0 출력 0 ~ 31ch, 50pin to Screw 50pin Null 터미널 단자대 

T50-DO2 v1.0 출력 32 ~ 62ch, 50pin to Screw 50pin Null 터미널 단자대 
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7.1. 용어 설명 

AnyBus : 

 
PCI, ISA, CPCI, VME BUS를 지원하는 아진엑스텍의 캐리어 보드를 통칭합니다. 

AnyMotion : 

 
각종 스텝 모터, 서보 모터등의 제어 기능을 제공하는 아진엑스텍의 모션 제어 모듈을 통칭

합니다. 

AnyDIO : 

 
각종 센서 접속 기능을 제공하는 아진엑스텍의 디지털 입출력 제어 모듈을 통칭합니다. 

AnyAIO : 

 
각종 센서 접속 기능을 제공하는 아진엑스텍의 아날로그 입출력 제어 모듈을 통칭합니다. 

AnyCOM : 

 
각종 통신 기능을 제공하는 아진엑스텍의 Communication 모듈을 통칭합니다. 

AXL : 

 
아진엑스텍 통합 라이브러리(AjineXtek Library) 

EzConfig, EzMotion, EzDIO, EzAI, EzAO, EzCOM Agent : 

 
AnyBus 캐리어 보드에 장착된 각각의 AnyMotion, AnyDIO, AnyAIO, AnyCOM 모듈에 대한 

아진엑스텍의 Configuration 및 운용 지원 S/W 툴을 말합니다. 
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이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 용례에 사용된 회사, 기관, 제품, 인물 및 사건 등은 실제 데이터

가 아닙니다. 어떠한 실제 회사, 기관, 제품, 인물 또는 사건과도 연관시킬 의도가 없으며 그렇게 유추해서도 안됩니다. 

해당 저작권법을 준수하는 것은 사용자의 책임입니다. 저작권에서의 권리와는 별도로, 이 설명서의 어떠한 부분도 (주)아

진엑스텍의 명시적인 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(전기적, 기계적, 복사기에 의한 복사, 디스크 복사 또는 다

른 방법) 또는 다른 목적으로도 복제되거나, 검색 시스템에 저장 또는 도입되거나, 전송될 수 없습니다. 

 

(주)아진엑스텍은 이 설명서 본안에 관련된 특허권, 상표권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등을 보유할 수 있습니다. 

서면 사용권 계약에 따라 (주)아진엑스텍으로부터 귀하에게 명시적으로 제공된 권리 이외에, 이 설명서의 제공은 귀하에

게 이러한 특허권, 저작권 또는 기타 지적 소유권 등에 대한 어떠한 사용권도 허용하지 않습니다. 

 

 


